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Abstract (en)
[origin: WO2017129340A1] The invention relates to a microfluidic flow cell comprising an electrode (16, 19, ...) or sensor device (39) which is
located inside the flow cell and from which at least one connecting conductor (15, 18, ...) leads to an externally accessible terminal contact.
According to the invention, the electrode (16, 19, ...) or sensor device (39) is arranged on an insulated substrate member, the connecting conductor
(15, 18, ...) is embedded in the substrate member, and the substrate member can be inserted into an opening (8) in the flow cell such that the
electrode (16, 19, ...) or sensor device (39) is placed in the flow cell.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine mikrofluidische Flusszelle mit einer innerhalb der Flusszelle angeordneten Elekirode (16,19, ...) oder Sensoreinrichtung
(89), von der wenigstens ein Anschlussleiter (15,18, ...) zu einem von auBBen zugénglichen Anschlusskontakt gefhrt ist. Erfindungsgeman ist
die Elektrode (16,19, ...) oder Sensoreinrichtung (39) auf einem isolierenden Tragerkdrper angeordnet, der Anschlussleiter (15,18, ...) in den
Tragerkorper eingebettet und der Tragerkorper unter Anordnung der Elektrode (16,19, ...) oder Sensoreinrichtung (39) in der Flusszelle in eine
Offnung (8) in der Flusszelle einsetzbar.
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